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NCS2553

������フィルタ�き3チャ
ネル・ビデオ・アンプ

��

NCS2553は、6�バターワース��	
��フィルタ�き3
チャネル��ビデオ・アンプです。

3チャネルすべてが、�コンポーネント・ビデオ��および
RGBビデオ��、またはコンポジット��およびSビデオ��
のいずれかに !できます。�チャネルがDCまたはAC"#�
�を$け%れることができます。AC"#の&#、'(クラン
プが*+されます。,-は、ACおよびDC"#150 �./をド
ライブできます。

ほとんどのビデオ・プロセッサに4み5まれている、6(

7のデジタル−アナログ・コンバータ(DAC)と9:;があるよ
うに<=されています。

��

• 3>の6���	
8MHzフィルタ

• '(?@ゲイン = 6dB

• ACまたはDC"#%-

• ACまたはDC"#,-

• ABCレベル・シフタ
• FGHI +5V

• SOIC−8パッケージでKL

• Mフリー・デバイス

アプリケーション

• デジタル・セットトップ・ボックス
• DVD/ビデオ・プレーヤおよびQRST

• SD−TV

• ビデオ・オン・デマンド(VOD)

• ビデオ・レコーダ
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Figure 1. Block Diagram
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PIN FUNCTION AND DESCRIPTION

Pin Name Type Description

1 IN1 Input Video Input 1 for Video Signal featuring a frequency bandwidth compatible with Standard Definition
Video (8 MHz) − Channel 1

2 IN2 Input Video Input 2 for Video Signal featuring a frequency bandwidth compatible with Standard Definition
Video (8 MHz) − Channel 2

3 IN3 Input Video Input 3 for Video Signal featuring a frequency bandwidth compatible with Standard Definition
Video (8 MHz) − Channel 3

4 VCC Power Device Power Supply Voltage: +5 V

5 GND GND Connected to Ground

6 OUT3 Output SD Video Output 3 − Channel 3

7 OUT2 Output SD Video Output 2 − Channel 2

8 OUT1 Output SD Video Output 1 − Channel 1

ATTRIBUTES

Characteristics Value

ESD
Human Body Model All Pins (Note 1)
Machine Model Pins 1 to 5 (Note 2)

All Output Pins (Note 2)

8 kV
400 V
800 V

Moisture Sensitivity (Note 3) Level 1

Flammability Rating − Oxygen Index: 28 to 34 UL 94 V−0 @ 0.125 in

1. Human Body Model (HBM): R = 1500 �, C = 100 pF
2. Machine Model (MM)
3. For additional information, see Application Note AND8003/D.
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MAXIMUM RATINGS

Parameter Symbol Rating Unit

Power Supply Voltages VCC −0.35 � VCC � 5.5 Vdc

Input Voltage Range VI −0.3 � VI � VCC
Vdc

Input Differential Voltage Range VID VI � VCC
Vdc

Output Current IO 50 mA

Maximum Junction Temperature (Note 4) TJ 150 °C

Operating Ambient Temperature TA −40 to +85 °C

Storage Temperature Range Tstg −60 to +150 °C

Power Dissipation PD (See Graph) mW

Thermal Resistance, Junction−to−Air R�JA 112.7 °C/W

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the
Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect
device reliability.
4. Power dissipation must be considered to ensure maximum junction temperature (TJ) is not exceeded.

!"#$%&

W�にXYZ[な\6H-は、QRする]#(^

_の`aによってbcされます。

プラスチック・パッケージの&#、\6W�]#

(^_は150°Cです。defに\6gをhえた&#、
ダイ^_がijするとすぐにklなmnFGがmo

します。デバイスをpqr「st」uvにwくと、

デバイス・バーンアウトがx�するZ[;がありま

す。klなFGをyzするには、ディレーティング

|}を~�することが6lです。

Figure 2. Power Dissipation vs Temperature
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DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = +5.0 V, TA = 25°C, 0.1 �F AC coupled inputs, Rsource = 37.5 �, 220 �F AC
coupled outputs into 150 � load, referenced to 400 kHz, unless otherwise specified)

Symbol Characteristics Conditions Min Typ Max Unit

VCC Supply Voltage Range 4.75 5.0 5.25 V

ICC Power Supply Current No Load 23 30 mA

VIN Input Common Mode Voltage Range Referenced to GND if DC−Coupled GND 1.4

PSRR Power Supply Rejection DC (All Channels) −50 dB

NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 lfpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = +5.0 V, TA = 25°C, 0.1 �F AC coupled inputs, Rsource = 37.5 �,220 �F AC
coupled outputs into 150 � load, referenced to 400 kHz, unless otherwise specified)

Symbol Characteristics Conditions Min Typ Max Unit

AVOL Voltage Gain (Note 5) VIN = 1 V (All Channels) 5.8 6.0 6.2 dB

BW Low Pass Filter Bandwidth −1 dB (Note 6) 5.5 7.2 MHz

−3 dB 9.0 MHz

AR Stop−Band Attenuation (Rejection) at 27 MHz 45 dB

dG Differential Gain 0.3 %

d� Differential Phase 0.6 �

THD Total Harmonic Distortion VOUT = 1.8 VPP @ 1 MHz 0.4 %

Xtalk Channel−to−Channel Crosstalk VOUT = 1.8 VPP @ 1 MHz −60 dB

SNR Signal−to−Noise Ratio NTSC−7, 100 kHz to 4.2 MHz
(Note 7)

75 dB

Tpd Propagation Delay Input−to−Output, 4.5 MHz 60 nsec

�GD Group Delay Variation from 100 kHz to
8 MHz

27 ns

NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 lfpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.

5. 100% of tested IC fit to the bandwidth tolerance.
6. Guaranteed by design and characterization.
7. SNR = 20 x log (714 mV/RMS Noise)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
VCC = +5.0 V, Rsource = 37.5 �, TA = 25°C, 0.1 �F AC−coupled inputs, 220 �F AC−coupled outputs into 150 � referenced to 400 kHz, all

channels, unless otherwise specified
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TYPICAL CHARACTERISTICS
VCC = +5.0 V, Rsource = 37.5 �, TA = 25°C, 0.1 �F AC−coupled inputs, 220 �F AC−coupled outputs into 150 � referenced to 400 kHz, all

channels, unless otherwise specified

G
A

IN
 (

dB
)

FREQUENCY (Hz)
Figure 9. Gain Flatness

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

0.01 0.1 1 10

3.8 MHz,
6.19 dB

Vin = 4 dBm
Zout = 150 �

400 kHz,
6.04 dB

5.5 MHz,
6.00 dB

6.7 MHz,
5.5 dB

D
IF

F
E

R
E

N
T

IA
L 

G
A

IN
 (

%
)

0.5

HARMONIC NUMBERS

Figure 10. Differential Gain (NTSC 5 Steps
Input Signal)

1

0

2 3 4 5 6

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0.04

0.18

0.35

0.46

0.3

D
IF

F
E

R
E

N
T

IA
L 

P
H

A
S

E
 (
°)

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4 5 6

0

0.44

0.61 0.6

0.81

0.96

HARMONIC NUMBERS

Figure 11. Differential Phase (NTSC  5 Steps
Input Signal

FREQUENCY (Hz)

Figure 12. Normalized Frequency Response and Group Delay vs. Frequency

G
R

O
U

P
 D

E
LA

Y
 (

ns
)

Group Delay

Gain
120

20k 100k 40M

105

90

75

60

45

30

15

0

−15

−30
1M 10M

20

10

0

−10

−20

−30

−40

−50

−60

−70

−80

G
A

IN
 (

dB
)



NCS2553

http://onsemi.com
7

アプリケーション'(

NCS2553トリプル・ビデオ・ドライバは、CVBS、
Sビデオ、480i/525i &
576i/625i��の��に !する��	�ビデオ・ア
プリケーション�けに\kCされています。�いチ

ャネルrクロストークの��によって、3チャネル
すべてが����で、��なFGをすることがyz

されます。�チャネルは%-から,-に'(HI−

HIゲイン2を�Kし、ディスクリート・アプロー
チ（��したオペアンプを�+）の&#に����

な��け(���を��します。'(レベル・シフ

タを*+し、�280mVのオフセットを� して、,
-HIを�くしています。これによって、�qパル

スのクリップを¡¢し、150�のビデオ./に する

DC"#,-をZ[にします。また、NCS2553は、チ
ャネルごとに8MHzの3dB£¤�¥¦§を¨つ6�バ
ターワース・フィルタを'©しています。これによ

って、ビデオDACによりx�するエイリアスやªま
しくないオーバサンプリングの«¬を­り®くこと

ができます。��に、ADCを�+したDVDレコーダ
のケースでは、このアンチエリアシング・フィルタ

（��フィルタ）は	
の¯°をm±し、EMI²³
に´µする¶���を®·するのに¸�ちます。

チップ'で�チャネルに して'©ダイオードの

ようなクランプが�+され、AC"#FGモードをサ
ポートします。%-��が0Vºjになると、クラン
プが»¼になります。

Figure 13. AC−Coupled Inputs and Outputs
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Figure 13に、DACから½る�(ビデオ・ソースが
%-および,-でAC"#される¿をÀします。しか
し、'©トランスペアレント・クランプおよびレベ

ル・シフタのために、デバイスはÁÂfにDAC,-
��レベルのハイおよびローに!じて、またビデオ

・ドライバの%-コモン・モードHIにどのように

k#するかに!じて、ÄなるÅÆモードでFGする

ことができます。ÅÆが%-および,-でのDC"#
の&#、0.1�Fおよび220��Fのカップリング・コンデ
ンサは�+されず、クランプはÇアクティブになり

ます。このÅÆには��け(���がÈなく、ÉÊ

fiコストであるという6きなË�があります。

¿えば、%-��Ì§が0〜1.4VのÍÎをhえた
り、ビデオ・ソースで��になる&#、%-はAC
"#されます。uÏによっては、プルアップÐÑと

プルダウンÐÑまたはプルアップÐÑのみ（��

7.5M�と'(800k�プルダウン）を� して、クラ
ンプをÇアクティブすることによって、��をÒF

バイアスしなければならない&#があります。

,-のAC"#ÅÆには、,-カップリング・コン
デンサのÓÔがiすぎる&#に、デバイスがビデオ

・ラインやフィールドÕき¯°に してよりÖ×に

なるというØ�はありますが、DCグランド・ループ
をなくすË�があります。&#によっては、ÙÚ

220 �FのコンデンサgをÛやす��があります。
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Figure 14. Typical Application Circuit
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SEATING
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NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER

ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE

MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)

PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR

PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.

6. 751−01 THRU 751−06 ARE OBSOLETE. NEW
STANDARD IS 751−07.

A

B S

DH

C

0.10 (0.004)

SCALE 1:1

STYLES ON PAGE 2

DIM
A

MIN MAX MIN MAX
INCHES

4.80 5.00 0.189 0.197

MILLIMETERS

B 3.80 4.00 0.150 0.157
C 1.35 1.75 0.053 0.069
D 0.33 0.51 0.013 0.020
G 1.27 BSC 0.050 BSC
H 0.10 0.25 0.004 0.010
J 0.19 0.25 0.007 0.010
K 0.40 1.27 0.016 0.050
M 0  8  0  8  
N 0.25 0.50 0.010 0.020
S 5.80 6.20 0.228 0.244

−X−

−Y−

G

MYM0.25 (0.010)

−Z−

YM0.25 (0.010) Z S X S

M
� � � �

XXXXX = Specific Device Code
A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y = Year
W = Work Week
� = Pb−Free Package

GENERIC
MARKING DIAGRAM*
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ALYWX
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IC Discrete

XXXXXX
AYWW

 �
1

8

1.52
0.060

7.0
0.275

0.6
0.024

1.270
0.050

4.0
0.155

� mm
inches

�SCALE 6:1

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

SOLDERING FOOTPRINT*

Discrete
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AYWW

1

8

(Pb−Free)

XXXXX
ALYWX
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1

8

IC
(Pb−Free)

XXXXXX = Specific Device Code
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
� = Pb−Free Package

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.
Pb−Free indicator, “G” or microdot “�”, may
or may not be present. Some products may
not follow the Generic Marking.
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STYLE 4:
PIN 1. ANODE

2. ANODE
3. ANODE
4. ANODE
5. ANODE
6. ANODE
7. ANODE
8. COMMON CATHODE

STYLE 1:
PIN 1. EMITTER

2. COLLECTOR
3. COLLECTOR
4. EMITTER
5. EMITTER
6. BASE
7. BASE
8. EMITTER

STYLE 2:
PIN 1. COLLECTOR, DIE, #1

2. COLLECTOR, #1
3. COLLECTOR, #2
4. COLLECTOR, #2
5. BASE, #2
6. EMITTER, #2
7. BASE, #1
8. EMITTER, #1

STYLE 3:
PIN 1. DRAIN, DIE #1

2. DRAIN, #1
3. DRAIN, #2
4. DRAIN, #2
5. GATE, #2
6. SOURCE, #2
7. GATE, #1
8. SOURCE, #1

STYLE 6:
PIN 1. SOURCE

2. DRAIN
3. DRAIN
4. SOURCE
5. SOURCE
6. GATE
7. GATE
8. SOURCE

STYLE 5:
PIN 1. DRAIN

2. DRAIN
3. DRAIN
4. DRAIN
5. GATE
6. GATE
7. SOURCE
8. SOURCE

STYLE 7:
PIN 1. INPUT

2. EXTERNAL  BYPASS
3. THIRD STAGE SOURCE
4. GROUND
5. DRAIN
6. GATE 3
7. SECOND STAGE Vd
8. FIRST STAGE Vd

STYLE 8:
PIN 1. COLLECTOR, DIE #1

2. BASE, #1
3. BASE, #2
4. COLLECTOR, #2
5. COLLECTOR, #2
6. EMITTER, #2
7. EMITTER, #1
8. COLLECTOR, #1

STYLE 9:
PIN 1. EMITTER,  COMMON

2. COLLECTOR, DIE #1
3. COLLECTOR, DIE #2
4. EMITTER, COMMON
5. EMITTER, COMMON
6. BASE, DIE #2
7. BASE, DIE #1
8. EMITTER, COMMON

STYLE 10:
PIN 1. GROUND

2. BIAS 1
3. OUTPUT
4. GROUND
5. GROUND
6. BIAS 2
7. INPUT
8. GROUND

STYLE 11:
PIN 1. SOURCE 1

2. GATE 1
3. SOURCE 2
4. GATE 2
5. DRAIN 2
6. DRAIN 2
7. DRAIN 1
8. DRAIN 1

STYLE 12:
PIN 1. SOURCE

2. SOURCE
3. SOURCE
4. GATE
5. DRAIN
6. DRAIN
7. DRAIN
8. DRAIN

STYLE 14:
PIN 1. N−SOURCE

2. N−GATE
3. P−SOURCE
4. P−GATE
5. P−DRAIN
6. P−DRAIN
7. N−DRAIN
8. N−DRAIN

STYLE 13:
PIN 1. N.C.

2. SOURCE
3. SOURCE
4. GATE
5. DRAIN
6. DRAIN
7. DRAIN
8. DRAIN

STYLE 15:
PIN 1. ANODE 1

2. ANODE 1
3. ANODE 1
4. ANODE 1
5. CATHODE, COMMON
6. CATHODE, COMMON
7. CATHODE, COMMON
8. CATHODE, COMMON

STYLE 16:
PIN 1. EMITTER, DIE #1

2. BASE, DIE #1
3. EMITTER, DIE #2
4. BASE, DIE #2
5. COLLECTOR, DIE #2
6. COLLECTOR, DIE #2
7. COLLECTOR, DIE #1
8. COLLECTOR, DIE #1

STYLE 17:
PIN 1. VCC

2. V2OUT
3. V1OUT
4. TXE
5. RXE
6. VEE
7. GND
8. ACC

STYLE 18:
PIN 1. ANODE

2. ANODE
3. SOURCE
4. GATE
5. DRAIN
6. DRAIN
7. CATHODE
8. CATHODE

STYLE 19:
PIN 1. SOURCE 1

2. GATE 1
3. SOURCE 2
4. GATE 2
5. DRAIN 2
6. MIRROR 2
7. DRAIN 1
8. MIRROR 1

STYLE 20:
PIN 1. SOURCE (N)

2. GATE (N)
3. SOURCE (P)
4. GATE (P)
5. DRAIN
6. DRAIN
7. DRAIN
8. DRAIN

STYLE 21:
PIN 1. CATHODE 1

2. CATHODE 2
3. CATHODE 3
4. CATHODE 4
5. CATHODE 5
6. COMMON ANODE
7. COMMON ANODE
8. CATHODE 6

STYLE 22:
PIN 1. I/O LINE 1

2. COMMON CATHODE/VCC
3. COMMON CATHODE/VCC
4. I/O LINE 3
5. COMMON ANODE/GND
6. I/O LINE 4
7. I/O LINE 5
8. COMMON ANODE/GND

STYLE 23:
PIN 1. LINE 1 IN

2. COMMON ANODE/GND
3. COMMON ANODE/GND
4. LINE 2 IN
5. LINE 2 OUT
6. COMMON ANODE/GND
7. COMMON ANODE/GND
8. LINE 1 OUT

STYLE 24:
PIN 1. BASE

2. EMITTER
3. COLLECTOR/ANODE
4. COLLECTOR/ANODE
5. CATHODE
6. CATHODE
7. COLLECTOR/ANODE
8. COLLECTOR/ANODE

STYLE 25:
PIN 1. VIN

2. N/C
3. REXT
4. GND
5. IOUT
6. IOUT
7. IOUT
8. IOUT

STYLE 26:
PIN 1. GND

2. dv/dt
3. ENABLE
4. ILIMIT
5. SOURCE
6. SOURCE
7. SOURCE
8. VCC

STYLE 27:
PIN 1. ILIMIT

2. OVLO
3. UVLO
4. INPUT+
5. SOURCE
6. SOURCE
7. SOURCE
8. DRAIN

STYLE 28:
PIN 1. SW_TO_GND

2. DASIC_OFF
3. DASIC_SW_DET
4. GND
5. V_MON
6. VBULK
7. VBULK
8. VIN

STYLE 29:
PIN 1. BASE, DIE #1

2. EMITTER, #1
3. BASE, #2
4. EMITTER, #2
5. COLLECTOR, #2
6. COLLECTOR, #2
7. COLLECTOR, #1
8. COLLECTOR, #1

STYLE 30:
PIN 1. DRAIN 1

2. DRAIN 1
3. GATE 2
4. SOURCE 2
5. SOURCE 1/DRAIN 2
6. SOURCE 1/DRAIN 2
7. SOURCE 1/DRAIN 2
8. GATE 1
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